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第七届全国智能制造学术会议（NCIM’2020） 

暨智能制造专业委员会工作会议通知 

（第一轮） 

 

中国人工智能学会主办、智能制造专业委员会和华侨大学联合承办的“第七届

全国智能制造学术会议”将于 2020 年 11 月 6 日至 9日在厦门举行，会议主题“智

能制造前沿及应用”。会议将邀请学界权威和企业界代表作大会报告，并组织若干

分会场报告，欢迎智能制造学术界和企业界代表积极参会，纵论智能制造领域的前

沿技术和最佳实践，共享思想盛宴。会议期间恰逢华侨大学 60 周年校庆，诚挚邀请

业界专家和学者拨冗出席此次会议！ 

会议同期召开智能制造专业委员会工作会议，请专委会会员拨冗出席。 

一、会议组织信息 

会议主席：丁  汉，徐西鹏 

会议学术委员会： 

主  席：李  斌 

委  员：蔡敢为、陈殿生、程志毅、范大鹏、顾新建、何汉武、胡庆夕、胡

旭东、胡业发、黄明辉、黄培、计时鸣、江汉红、江平宇、李斌、

李涵雄、李少波、李昇平、李铁军、李文锋、李彦、刘强、卢全国、

马立新、梅顺齐、彭芳瑜、邵京城、孙容磊、谭援强、汤敏、王兴

东、吴波、杨光辉、张定华、张洁、张宪民、张毅、赵杰、赵燕伟、

钟毓宁 

秘  书：谭援强（兼） 

  

会议组织委员会：黄辉，孙容磊，王丽（女），姜峰，黄国钦，江艳芬，蔡二立 

会议主办单位：中国人工智能学会(CAAI) 

会议承办单位：CAAI 智能制造专业委员会，华侨大学 

会议协办单位：脆性材料产品智能制造技术国家地方联合工程研究中心 

              欧德神思（CODESYS） 软件系统北京有限公司 

武汉制信科技有限公司（e-works） 

会议地点：福建省厦门市 

 

二、会议主题（包括但不限于以下主题） 
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1. 主题一：智能制造系统 

2. 主题二：机器人及增材制造 

3. 主题三：数字化制造 

4. 主题四：数字孪生与工艺优化 

5. 主题五：智能制造专业建设与人才培养 

三、会议报告及投稿 

会议将设大会主旨报告和邀请报告，并设分会场，欢迎大家踊跃投稿。会议投稿

请发邮件至：im_hqu@126.com 

会议期间将设“青年-学者面对面”以及特色技术交流等活动。 

四、会议重要日期 

1. 会议通知：2020 年 5月 8 日，发布会议通知。 

2. 摘要提交：2020 年 9月 1 日 前 

3. 全文提交：2020 年 10 月 1 日 前 

4. 会议注册：2020 年 9月 8 日 起 

5. 论文出版：会议将推荐优秀论文到专业刊物上发表。会议期间将印制摘要集供

代表交流。 

6. 会议时间    2020 年 11 月 6 日            报到 

2020 年 11 月 7 日～8日      会议 

2020 年 11 月 9 日            技术参观与交流 

五、论文评奖 

本次会议将评选优秀学生论文，在会议闭幕式上颁发荣誉证书和纪念品。 

参评人需同时满足以下条件: 

（1）在读研究生（需提供学籍注册证明）； 

（2）提交的学术论文为第一作者； 

（3）会上宣读论文。 

欢迎广大研究生积极参与。 

六、会议注册 

 正式代表 学生代表 随行家属 

注册费 1000 元 600 元 600 元 

会议费由中国人工智能学会统一收取，开具项目为会务费的增值税普通发票。

汇款信息如下：  
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缴费方式：银行汇款（请标注“NCIM+姓名”） 

收款账户户名：中国人工智能学会  

开户行：中国工商银行北京新街口支行 

账号：0200002909200166203 

请于 2020 年 10 月 31 日前缴费。学生代表报到时需出示有效学生证或在读证

明。 

少数未及时缴费的代表可在现场通过支付宝扫码缴费。 

七、会议回执 

为做好会议接待工作，请参会代表在 9月 1日前将会议回执（见附件 1）发至: 

im_hqu@126.com 

八、推荐住宿酒店 

酒店名称 预定电话 会议协议价 备注 

华侨大学林广场学术交流中心 
0592-

6165666 
280 元/晚/间 

如需组委会帮

助预订，请在

会议回执中注

明。 
集美湖豪生酒店 

0592-

6208888 
500 元/晚/间 

九、会议联系方式 

 谭援强    华侨大学 

E-mail:   tanyq@hqu.edu.cn  

电 话：  18064519135 

 姜峰    华侨大学 

E-mail:   jiangfeng@hqu.edu.cn 

电话：  18106953128 

 

欢迎各有关单位为会议提供赞助，具体赞助事宜请联系组委会。 

 

 

CAAI 智能制造专业委员会 

 

2020 年 5 月 8 日 
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附件 1 

姓名  单位  □教师□学生□其他 

电话  E-mail  其他： 

发票信息：单位名称                      ，税号                         

住宿要求 □单间；□双人间；□合住；□自行安排 

家属/随从 □有；□无 回程时间  

备注 1.学生原则上安排林广场学术交流中心。（280 元/晚/间，含早）； 

2.请参会代表在 9 月 1 日前将以上会议回执发至: im_hqu@126.com 

 


